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Abstract (en)
Removing a coating from a component (9) comprises applying a voltage and a further pole (12) to the component so that a current flows through an
electrolyte (6). The time history represents the state of the coating removal process and is used to decide the amount of time the component is to
stay in the electrolyte.

Abstract (de)
Betriebsbeanspruchte Bauteile werden oft durch eine Saurebehandlung wieder der Verwertung zugefihrt. Die Zeitdauer, wéhrend dessen
die Bauteil in der S&ure verbleiben ist bisher standardméaBig festgelegt, so dass individuelle Beanspruchungen nicht bericksichtigt sind. Das
erfindungsgemane Verfahren zur Entschichtung eines Bauteils schlagt vor, dass zumindest wiederholt eine Spannung an dem Bauteil angelegt
wird, wodurch ein Strom (1) flieBt, dessen zeitlicher Verlauf den Zustand des Entschichtungsprozesses darstellt und zur Entscheidung tber die
Beendigung oder Unterbrechung der Saurebehandlung genutzt wird. <IMAGE>
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